
I.D.:	39607140

LOT	1	-	„Plăci	electronice”	LOT	2	-	„Carcasă	din	aluminiu”	LOT	3
-	„Diverse	componente	electronice	şi	accesorii”

Documente	participare:
Sectiunea	1_FDA.docx
Sectiunea	3	-	Modele	de	Formulare.doc
Sectiunea	2-Caiet	de	sarcini.docx
Sectiunea	4-	Clauze	contractuale.doc
METODOLOGIA_DE_EVALUARE_OFERTE_OUG_114.pdf
FisaDate_DF1068928.pdf

Data
publicarii

07.11.19 Coduri	CPV 31712110-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.11.19 Pretul	estimativ: 1.297.376,00	RON	-	1.297.376,00	RON

Descriere: LOT	1	-	„Plăci	electronice”.	Circuitul	imprimat	pentru	doua	dintre	tipurile	de	placi	va	avea	14
straturi.	Anumite	placi	au	ca	elemente	principale	un	chip	FPGA	in	capsula	FFG1136.	Placile
vor	utiliza	impedante	controlate.	LOT	2	-	„Carcasă	din	aluminiu”.	Dimensiuni	aproximative
LxWxH:439x339x85	mm	LOT	3	-	„Diverse	componente	electronice	şi	accesorii”


